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Abstract (en)
The method involves manufacturing the contacts out of an alloy of at least one base metal and applying a coating of an alloy containing at least
one precious metal to the contact surfaces of the contact springs (14) by build-up welding. The contact surfaces of the contact springs can be made
by laser welding. <??>AN Independent claim is also included for the following: a micro sliding contact with several contact springs with contact
surfaces.

Abstract (de)
Bei Mikroschleifkontakten mit mehreren Kontaktfedern, die Kontakt gebende Kontaktflächen aufweisen, werden die Kontaktfedern aus einer
Legierung aus wenigstens einem unedlen Metall hergestellt. Auf den Kontaktflächen wird mittels Auftragschweißens eine Beschichtung aus einer
Legierung aufgebracht, die wenigstens ein Edelmetall enthält <IMAGE>
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